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内容概要

本书是高职高专电子信息类专业电子技术实践与技能训练教材。
全书共8章，分为3个实训板块。
主要内容包括： 元件认识与测试，印制电路板制作及电子安装工艺； 模拟、数字电路的课程设计及
电路制作、安装和测试； 典型整机电路的安装、调试和故障检修等。
    本书也适用于成人大专、中等职业教育电子信息类专业实践教学和职业培训机构对电子信息类工种
的培训用书，也是电子技术爱好者的参考用书。
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